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BUILDING SOLUTIONS

ALP LatinAmérica é subsidiaria da LP Corp, empresa de classe mundial, lider em tecnologia OSB (Oriented Strand Board), dedicada a fabricagao de produtos para a construgao de casas.
Sua origem esta na Louisiana Pacific Corporation, criada em 1973 nos Estados Unidos, como parte da divisdo de empresas Georgia Pacific. Sua sede foi em Portland, Oregon,
mudando-se em 2004 para Nashville, Tennessee, onde esta localizada hoje. LP foi pioneira na produgéo de placas de flocos orientados, OSB (Oriented Strand Board) no mundo.

Com 24 unidades de produgao nos Estados Unidos, Canada, Chile e Brasil, a LP Corp é uma das maiores produtoras mundiais de OSB e exporta para os cinco continentes. Chegou a
América do Sul em 1999 no Chile, onde foi construida a primeira fabrica de Panguipulli. Em 2007, foi adicionada a planta de Lautaro e, em 2008, uma terceira planta no Brasil (Ponta
Grossa), totalizando entre os trés centros de produgéo uma capacidade de produgéo anual de 680.000 m® de OSB e derivados. Em 2019, a planta Panguipulli 2 foi adicionada a eles,
acrescentando mais 160.000 m? de produtos por ano na primeira etapa. Além disso, possui escritorios comerciais na Argentina, Brasil, Chile, Colombia e Peru.

LP TEM certificagdo APA
As placas LP OSB foram avaliadas quanto ao desempenho de uso
residencial tanto em suas propriedades fisico-mecanicas quanto
em seu comportamento ao longo de sua vida Util. Isso € verificado
por um 6rgdo externo que certifica periodicamente a qualidade dos 44
produtos LP. Cada placa que atende a esses exigentes padrées
internacionais € carimbada com o selo de qualidade que indica as
caracteristicas de uso para as quais foi aprovada e atende aos
rigorosos padrdes estruturais dos Estados Unidos e Canada, entre
outros paises.

APA

flocos de
orientacao
cruzada
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Q LP TEM canto selado _ _
Esta vedacéo evita a entrada de umidade pela borda. A cor de alta PROTECAO contra cupins

visibilidade destaca as bordas da placa, evitando acidentes no  Aditivos naturais (Ciflutrina), inofensivos
manuseio e permite verificar facilmente a horizontalidade (prumo)  para os humanos, mas mortais para os :
das placas na sua instalagdo. Além disso, a cor diferenciaotipode  cupins.
protecdo que possui: Anticupins.

Tolerancias dimensionais de LP OSB APA

LP TEM adesivos de ultima geracao Espessura +/- 0,8 mm
As resinas MDI sdo utilizadas na elaboracdo de placas LP, Compr. e Larg. +/-0,1 -3,2mm
garantindo uma alta adesao interna dos tiras, o que se traduz em Nivel Long +/-1,6 mm
placas mais estaveis dimensionalmente, duraveis e adequadas Esquadro +/-3,2mm

para serem utilizadas em todos os tipos de climas.
Propriedades gerais

PRODUCTO ESPESSURA| DIMENSAO PESO | Unidade x
Pallet Propagacédo da chama Classe ¢
OSB APA Plus 9,5 mm 1,20 x 2,40 mt 17,8 kg 92 Emissio de formaldeido <0,124 mg/ms
11,1 mm | 1,20 x 2,40 mt 20,4 kg 78 ) N
154 mm | 1.20 x 240 mt 27,3kg 61 Resistencia al vapor 6,49 MNs/g
18,3 mm | 1,20 x 2,40 mt 33,7 kg 47 Condutividade térmica 0,11 W/meK
0SB APA Plus M&F 18,3 mm | 1,20 x 2,40 mt 33,7kg 47

OSB TEC . Este catalogo substitui as informag@es fornecidas nas versdes anteriores. Para obter mais informag@es, consulte o Suporte Técnico LP e verifique a validade das informagdes.



LP OSB APA PLUS

As placas LP OSB APA Plus s&o produzidas com a mais alta
tecnologia pela LP Building Solutions, lider mundial na
fabricag@o de placas estruturais em OSB, com mais de 45
anos de liderangca no desenvolvimento de produtos para
engenharia de madeira.

As placas estruturais LP OSB APA Plus sdo desenvolvidas
principalmente para uso em construgdo residencial e
comercial, coberturas, paredes e pisos, entre outras.

O QUE E OSB?

O OSB (Oriented Strand Board), € uma placa formada por
lascas de madeira, orientadas em 3 camadas perpendiculares
entre si, misturadas com adesivos, aditivos e ceras, prensadas
em alta temperatura e pressao.

Devido ao seu processo de producdo que atende aos
elevados padroes da FAO e NIMF 15, as placas LP OSB e
seus derivados tém livre trénsito fitossanitario em todo o
mundo.

CARACTERISTICAS

+ Uso Estrutural Residencial.

+ Alta resisténcia mecéanica.

* Duravel.

+ Grande estabilidade dimensional.

+ Facil de manusear e réapido de instalar.
+ Permite industrializagéo.

A tecnologia OSB é capaz de alcangar uniformidade,
estabilidade estrutural, tabuas livres de noés, fissuras,
irregularidades e curvaturas tipicas da madeira.

As placas LP OSB APA Plus sdo fabricadas sob padrdes
internacionais de qualidade (padrdo PS2), e utilizam adesivos
MDI, com niveis de emisséo de 0,124 mg/m?, muito baixos se
comparados aos requisitos dos paises desenvolvidos, sendo
isentos das principais regulamentagbes mundiais, uma vez
que ndo causam nenhum dano a satde humana.

As qualidade dos produtos LP é certificada por uma agéncia
externa internacional de controle continuo APA.

As especificacbes de uso final sdo incorporadas ao selo APA
que as placas carregam.

Padrbes e modelos de construgdo aprovados e reconhecidos
por agéncias governamentais nos Estados Unidos (cddigos de
construgéo) e em todo o mundo.

MEIO AMBIENTE
Os produtos LP s&o compativeis com o cuidado com o meio

ambiente, pois em seu processo hd um manejo florestal
sustentavel e um uso eficiente de 100% da madeira.

Ao adquinir produtos
certificados PEFC,
eslamos a promover a
gestio sustentavel
das floresias a nivel
global

www, pefecd
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LP desenvolve plano de manejo florestal sustentavel, com
proveedores certificados por las autoridades competentes en
cada pais de origen (Chile y Brasil).

Além disso, aumenta a velocidade de construgéo, otimizando
mé&o de obra, diminuindo as perdas de materiais, permitindo a
industrializagéo total ou parcial, melhorando a qualidade e a
vida util das residéncias. Auxilia na reducao do gasto de
energia para aquecimento ou ar condicionado.

A LP lida com madeiras de rapido crescimento, como pinus e
eucaliptos. Além disso, é parcialmente suprido pelo desbaste
de mata nativa, o que contribui para o crescimento saudavel
da floresta.

Matéria Prima (origem)

O uso da madeira como material de construgéo reduz em até
5 vezes as emissdes de CO, em relagdo a outros sistemas
convencionais e valoriza o recurso como um destino melhor
para a madeira do que o combustivel.

A madeira é o material mais ecologico que existe, pois € um
recurso fabricado pela natureza e renovavel em sucessao
infinita através de uma gestéo eficiente.

A fabricagéo de materiais ndo lenhosos requer muito mais
energia do que a madeira, s@o limitados e n&o renovaveis,
com maior custo ecolégico.

Ao industrializar a madeira como matéria-prima, maximiza sua
eficiéncia em termos de energia incorporada e durabilidade
como um produto de tecnologia avangada, com ciclo de vida
duravel, reciclavel e baixo impacto ambiental.

Responsabilidade Ambiental

+ Cumprimento da legislagdo ambiental de cada pais de
origem e internacional.

+ Melhoria continua dos processos industriais.

+ Treinamento de pessoal envolvido no processo produtivo.

+ Redugéo do consumo de energia e recursos naturais.

+ Procedimentos para o correto manuseio dos suprimentos
utilizados no processo de fabricagao.

+ Gestao responsavel de residuos solidos industriais.

+ Sem geracéo de residuos liquidos contaminantes.

Qualidade de vida (uso)

A LP se junta a uma tendéncia global de construgéo verde,
ecolégica e com energia sustentavel com produtos
ecologicamente corretos.

A LP oferece o suporte de uma produgéo responsavel e de
qualidade constante, que se estende ao cuidado com os
recursos do planeta e seus habitantes, que se beneficiam
construindo com produtos ambientalmente responsaveis em
seu processo produtivo.

Ao construir com os produtos LP, n&o sé se obtém tecnologia,
qualidade e economia, mas também uma melhor qualidade de
vida, ajudando a conservar o meio ambiente.

SISTEMAS CONSTRUTIVOS

A LP promove a Construcdo Energitérmica Sustentavel
(C.E.S.), ou construgdo multicamadas em Wood Frame, Steel
Frame ou SIP (painel isolado estrutural). Em termos simples,
este sistema permite que as camadas sejam colocadas e
ordenadas de acordo com os requisitos de habitabilidade e
conforto de acordo com a zona climatica e o uso final da
construgéo, otimizando o desempenho e o custo da casa e
privilegiando todos os requisitos de conforto, térmico, acustico,
resisténcia ao fogo, resisténcia estrutural, gerenciamento de
condensagao e permeabilidade.

A construgéo framing, também conhecida como “construcéo
seca’, tem como principal caracteristica a utilizagdo de uma
estrutura de montantes verticais e vigas de madeira ou ago
galvanizado, reforgadas com placas estruturais LP OSB APA
PLUS, que juntas formam diafragmas firmes de alta resistén-
cia, principalmente usados em aplicagbes de piso, parede e
teto.

Outra maneira de formar diafragmas rigidos é unindo duas
placas OSB, unidas com adesivos de poliuretano a um ndcleo
de poliestireno expandido de alta densidade (EPS), conhecido
como SIP (Structural Insulated Panel). Ao contrario do Frame,
nao gera pontes térmicas, melhorando ainda mais a condigao
de habitabilidade e conforto.

Utilizado em estruturas de pavimentos, paredes e coberturas,
visto que apresenta grande resisténcia estrutural, permitindo
obter paredes firmes e direitas, com grande rapidez de
montagem.

Os diafragmas rigidos s&@o extremamente flexiveis,
permitindo uma ampla gama de acabamentos internos e
externos e com capacidade estrutural suficiente para a
construgdo de residéncias unifamiliares, multifamiliares,
comerciais, em edificios de até 5 andares e compativeis
com qualquer estilo arquitetonico.

ENSAIOS NO BRASIL

As placas LP contam com testes e certificados dos mais
prestigiosos laboratérios do Brasil, como IPT, TESIS, F. Bauer
e a Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UniSinos).

PROPRIEDADES

Propriedades fisico-mecanicas realizados na
placa OSB

Com relag@o as propriedades fisico-mecanicas das placas LP
OSB APA, existem testes bem-sucedidos de:

+ Tragdo paralela e perpendicular.

+ Compressao paralela e perpendicular.

* Flex&o estatica paralela e perpendicular.

+ Cisalhamento ou corte paralelo e perpendicular.
+ Arranque de hastes lateral paralela e perpendicular.
+ Arranque de hastes paralela e perpendicular..

+ Contetido de umidade.

* Densidade.

* Inchamento.

* Expanséo linear paralela e perpendicular.

* Durabilidade da uni&o.

+ Unido interna.

Comportamento das placas OSB

+ Condutividade térmica.

* Resisténcia ao ataque de cupins.
* Durabilidade.

+ Permeabilidade ao vapor de agua.

OSB TEC . Este catalogo substitui as informacdes fornecidas nas versdes anteriores. Para obter mais informacdes, consulte o Suporte Técnico LP e verifique a validade das informacées.



Ensaios de diafragmas compostos com placas
LP OSB APA

A LP realizou os seguintes ensaios em painéis estruturais
com perfis de ago galvanizado ou madeira e SIP, com
diferentes configuragdes e de acordo com as normas
brasileiras.

* Flex&o.

+ Carga horizontal.
+ Compressao.

* Impacto

+ Carga excéntrica

Fogo

A LP possui testes de incéndio em diferentes configuragdes
de parede para F15, F30 e F60, entre outros.

RECOMENDAGOES DE CARGA E ESPAGO PARA PLACAS LP
OSB CERTIFICADAS DA APA INSTALADAS
PERPENDICULAMENTE AOS APOIOS

[APLICACAO)|ESPESSURA|GRADUACAC| DIMIENS CARGAS DINAMICAS ADMISSIVEIS (KG/M2) (c) (d)

NOMINAL |APA MIN. DE |SEPARACAO MAXIMA ENTRE APOIOS (EIXO DO APOIO) EM CM!

MM

APOIO

30

40,6

50,8

61

813 | 1016

122

TELHADO

9,5

16/0

o

342

146

11,1

24/16

928

488

312

195

15,1

40/20

1489

183

48/24

o
o
2

1001 | 635

1367

854

293 | 146

464 | 220

MUROS

9,5

16/0

23

11,1

24/16

2% 3"

15,1

40/20

2% 3"

LAJES

15,1 (b)

40/20

1489

1001

18,3 (b)

48/24

1367

854

15

40/20

1318

732

488

18

48/24

o
o
-
o

1172

781

488

(a) Esses valores sao os minimos recomendados para
quadratura.

(b) As placas LP OSB APA na aplicagéo de pisos devem
considerar suportes em todas as bordas da placa, a fim de
gerar um diafragma rigido.

(c) Considera-se 48,8 kg/m? (10 psf) de carga estética.

(d) Limite de deflexao L/360 para carga dinamica em lajes.

Como identificar uma placa OSB e ler o selo APA?

Em cada placa LP OSB APA existe o selo de qualidade APA,
com instrugdes de aplicacéo, tais como:

CUIDADOS GERAIS

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

As pranchas devem ser armazenadas em areas limpas e
secas, separadas do piso, se possivel em ambientes
internos sobre superficie plana e com pelo menos trés a
cinco eixos de apoio.

O empilhamento maximo é de 6 pallets. Para produtos de
4,88 metros, considere 7 eixos de suporte, no minimo.

No caso de armazenamento ao ar livre, & recomendavel
cobrir as placas OSB com plastico, tendo o cuidado de
manter as laterais separadas das laterais dos painéis para
permitir a circulagéo de ar. Para periodos prolongados de
armazenamento, medidas de protecdo adicionais devem
ser tomadas.

E importante tomar todas as precaugdes necessarias para
evitar que as placas sejam danificadas nos cantos ou
bordas durante o transporte.

GRAU DE EXPOSIGAO

As placas LP OSB APA s&o projetadas para serem
utilizadas de forma exterior protegida por um revestimento
impermeavel, tanto em tetos como em paredes, que a
mantém seca e livre do contato direto e permanente com a
agua.

No entanto, os tempos normais de exposi¢do durante o
periodo de construgéo ndo afetardo as placas. Porém,
caso placa seja exposta a chuva, deve-se protegé-la da
melhor maneira possivel (por exemplo, com lonas
plasticas), a fim de evitar a superexposicdo a agua, que
pode causar um excesso de dilatagao linear.

Evite a entrada de agua atrés das coberturas, com rufos,
calhas e o selamento de ambos, garantindo assim que as
placas fiquem secas.

PONTA GROSSA

APA

RATED SHEATHING
PAINEL ESTRUTURAL

16/0

ESPESSURA 9,5 Mu
GRAU DE EXPOSICAO
EXTERIOR PROTEGIDO
EXPOSIGAO 1

THICKNESS 0.374 N.
525

@ PS 2i (; : SHEATHI%;C
PRP-108 HUD- UM-
\—’ 3/ CATEGORY

A condi¢do normal de uso de uma placa exposi¢ao1 é com
umidade de equilibrio de, no maximo, 20%. N&o fazer isso
causara aumentos na espessura e diminui¢éo estrutural.

Ao instalar os revestimentos de acabamento nas placas de
OSB em telhados, paredes ou pisos, preste atengdo para
que estejam secas e ndo apresentem umidade ao toque,
pois uma placa saturada de agua e sem possibilidade de
secagem causara apodrecimento, invalidando assim a
garantia concedida.

ESTABILIZAGAO

As placas LP OSB APA s&o fornecidas ao mercado com um
teor de umidade entre 6% e 10%, portanto é necessario
umidificar para estabilizar, ja que a umidade de equilibrio
da madeira no Brasil pode variar entre 12% e 20%
conforme umidade relativa da regigo.

Estabilizagéo € o processo pelo qual o teor de umidade da
placa é equalizado com a umidade de equilibrio do local
onde o produto sera instalado. A mudanga no teor de
umidade necessariamente se traduz em uma variagdo
dimensional das placas e da madeira (contragdo e
expansao), por isso é importante levar a placa a umidade
de equilibrio antes da instalagao.

Recomenda-se aclimatar este produto no local onde sera
instalado, seja revestindo-os ou apoiando-os separados
em uma parede para que cada prancha absorva individual-
mente a umidade ambiente. O ndo cumprimento dessas
instrugdes causara deformagbes nas estruturas e nas
placas. Segundo a NBR 9170/1997: “As classes de
madeira tém por finalidade ajustar as propriedades de
resisténcia e rigidez da madeira em fungéo das condigdes
ambientais onde permanecerao’.

Verifique as condigdes de umidade da area onde sera
instalado com o auxilio de um higrometro de superficie e
compare o teor de umidade de outras madeiras encontra-
das na area ou setor onde ira construir.

ATENGAO
ESPACAUENTO ENTREAPOIS
TELH0 4o
PAREDE. d0on
SEPARAGHD ENTRE PANESS 3o
FIGRA imDABORDA
|ESPACAMENTOENTRE FYAQOES
1l S BORDAS
A0nnAP00S NTERMEDARS

EM TELHADOS I NSTALAR
PERPENDICULAR AOS
APOIOS E PROVER
VENTILACAO ADEQUADA

ESTE LADO
PARA BAIXO

ANTES DA INSTALAGAO
ESTABILIZAR A UMIDADE

MAIS INFORMAGOES
D. TECNICO LP
55 -42 30279700
WWW.LPBRASIL.COM.BR

MADE IN BRAZIL
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Para obter a garantia atual do produto, ele deve ser revestido
ou protegido, respeitando os tempos maximos de exposicéo
que constam na tabela anterior.

A falha na estabilizagdo causara deformagoes nas
estruturas e nas placas.
UMECTAGAO

Este procedimento é recomendado quando o teor de
umidade das placas esta abaixo da umidade de equilibrio do
local de uso e, portanto, a umidade deve ser incorporada na
placa.

Molhe cada prancha (1 a 3 litros de agua) e deixe repousar
sobre paletes por 2 dias, a seguir compare com a umidade de
equilibrio do local de uso com o auxilio de um higrémetro de
superficie. Se ndo for o suficiente, repita o procedimento.

Classe de Umidade Relativa | Umidade de
Umidade do Ambiente - Uamb| Equilibrio da
Madeira

1 <65% 12%

2 65% < Uamb < 75% 15%

3 75% < Uamb < 85% 18%

0,
4 Uamb = 85’A; por 259
longos periodos

*Nao use LP OSB APA em edificios localizados na zona climatica 4

INSTALAGAO

As placas LP OSB APA ndo devem estar em contato direto
com concreto ou alvenaria. Mantenha uma distancia de nivel
minimo de 15 centimetros entre a borda inferior da placa e o
nivel do solo.

Né&o instale placas LP OSB APA em estruturas de madeira
tortas ou saturadas de umidade, pois a placa copiara todas as
imperfeigdes na estrutura.

FIXAGAO

As placas LP OSB APA sao instaladas com pregos ou
parafusos, que véo depender da base a ser coberta.

Sobre estrutura de madeira, fixar com pregos galvanizado ou
pregos estriados. Em metal, com cabeca de trombeta,
parafusos de ponta fina ou ponta de broca dependendo da
espessura do aco.

Parafuse ou pregue as placas a 1 cm da borda, a cada 15 cm
no perimetro e a cada 30 cm nos apoios internos. As placas
LP OSB APA PLUS devem ser fixadas diretamente na
estrutura da parede e as juntas da placa devem ser fixadas
em um pé direito.

A utilizagao de adesivos estruturais do tipo Titebond AFG-01,
ou os recomendados pela ASTM-D3498, auxiliam no melhor
desempenho da estrutura e contribuem para a redugdo das
pontes térmicas.

Para Metal (espessuras < 0,85mm)
- Parafuso com tratamento antioxidante (zincado)
ponta broca com cabega trombeta.

Para Madera
- Parafuso com tratamento antioxidante (zincado)
Ponta agulha com cabega trombeta.

- Prego estriado ou helicoidal (Prego tipo Pallet)

Espessura Parafusos Pregos
9,5/11,1 6x 11/4" 2
15,1/18,3 6x15/8" 2112

PINTURA DE BORDA, FUROS E DILATAGOES

Os cortes e perfuracdes feitos nas placas devem ser selados
com uma tinta comum tipo latex ou um selador de bordas
para evitar a penetragdo de umidade.

Uma expans&o minima de 3 milimetros deve ser considerada
em torno do perimetro da placa.

INSTALAGAO EM TELHADOS

Verifique as condicbes de nivelamento e esquadria minimo
dos apoios conforme tabela de carga. Verifique se a
separacdo dos suportes é igual ou inferior a0 maximo
indicado no carimbo estampado em cada placa.

Instalar perpendicular aos apoios

Dada a sua composigao de trés camadas, as placas LP OSB
APA PLUS tém maior resisténcia longitudinal (no sentido
longo) do que transversal (no sentido curto).

Portanto, a disposi¢éo correta € perpendicular (forma um
angulo de 90°) aos apoios.

Para a aplicagdo de telhas asfalticas, deve-se aguardar o
tempo necessario entre a instalagdo das placas LP OSB APA
PLUS e as telhas, de forma a permitir a estabilizagdo das
placas evitando futuras ondulages na cobertura

Ambientes ventilados

As estruturas do telhado devem ter ventilagdo adequada para
remover 0 excesso de umidade encontrado nos s6tdos. Nao
té-lo pode se traduzir em ondulagdes tanto nas placas quanto
nas telhas asfalticas.

Recomenda-se a ventilagdo cruzada entre beirais e cumeei-
ras, a uma taxa de 1 m? efetivo a cada 150 m? (Sendo 1m? de
entrada, nos beirais, e 1m? de saida pelas cumeeiras).

Sobre Tesouras

Separacdo de 3mm entre Placas.

Disposicao alternada.

Disposicao alternada.

Fixacdo a cada 15 cm em torno do perimetro
e a cada 30 cm para os suportes internos.

Sobre Ripamento

Disposicao alternada

Pintura de borda

Separacdo de 3mm entre placas

Fixacdo a cada 15 cm em torno do perimetro
e a cada 30 cm para os suportes internos.

g

D A A

F- %
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INSTALAGAO EM PAREDES

As placas LP OSB APA s&o instaladas preferencialmente na
vertical e também & possivel instala-las na horizontal, para
que a junta longitudinal deva ser fixada.

A estrutura a ser coberta deve estar aprumada e alinhada.
Né&o instale placas OSB em estruturas de madeira tortas ou
saturadas de umidade, pois isso pode causar empenamento.

Entre a fundagéo e a placa LP OSB APA deve ser colocada
uma barreira contra umidade ou o deslocado da divisoria em
1,5 cm da fundagéo, para evitar a umidade causada pela
acéo capilar dos concretos.

Membranas de umidade como LP HouseWrap (Typar) ou LP
EcoWrap devem ser usadas entre 0 OSB e o revestimento
final, para proteger a placa da chuva

. Separacao entra as
fixagdes (max. 15cm).

i Fixar
(Min 1 cm) da
borda da placa.

Fixaa
esquina primeiro

Separacao entre
fixagoes

(max. 15cm)

no perimetro.

Separagao entre as fixagoes
(méx. 30cm) nos apoios internos.

Instalagéo vertical nao
necessita de apoios.

Instalacdo horizontal.
Necessita de apoios
para uniao.

Distanciar as placas a 15cm do terreno.

APLICAGOES EM LAJES

Verifique as condigbes de nivelamento e esquadria minimo
dos apoios conforme tabela de carga, verifique se a
separacéo dos apoios € igual ou inferior a0 maximo indicado
no selo estampado em cada placa. Para esta aplicagédo
recomendamos a utilizagéo de placa LP OSB APA.

Em ambos os casos, a disposi¢éo das placas é perpendicular
as vigas de suporte e travadas entre si.

Ao fixar a placa na estrutura do piso, posicione-se no eixo das
vigas, isso evitara que as placas sejam tensionadas na
instalagao.

Nas plataformas de piso do tipo palafito, devem ser tomados
0s cuidados necessarios para proteger as pranchas da
umidade proveniente do solo e proporcionar ventilagdo
suficiente para evitar o aparecimento de fungos.

As placas permitem receber lastro de concreto ou sobre lajes
de 5 centimetros de espessura. Nesta aplicacéo, deve ser
instalado um polietileno (lona plastica) que separe a placa do

concreto e lembre-se de ancorar o ladrilho nas placas e vigas.

¢ Como distinguir OSB para cada aplicagao?

Em geral, todas as placas do tipo OSB tém a mesma
aparéncia a olho nu. Mas elas ndo sdo as mesmas, aqui
damos algumas dicas simples sobre como identifica-los. De
acordo com seu uso, existem 3 tipos de OSB em todo o
mundo:

Separagdo de 5mm
entre as placas.

.

Vigas de piso

Tabuas de chéo escalonadas
e dispostos perpendicularmente
as vigas de suporte.

Usos
Contrugao civil Certificagao Tipo Origem
Pared - Lajes - Telhados APA Rated Sheating | * US/Canada/Brasil
Pared - Lajes - Telhados TECO OSB-3 * Europa
Usos estruturais
Mobiliario TECO 0OSB-2 * Europa
Revestimentos interiores TECO 0OSB-2 * Europa
Fechamento de obras Desconocida Tipo OSB-1 *China
Instalagbes de abate Desconocida Tipo OSB-1 *China
Packing Desconocida Tipo OSB-1 *China
Mobiliario retail Desconocida Tipo OSB-1 *China

* Emissao de formaldheido<1 certificado para construgao civil.

** Emissao de formaldheido<2 nao se qualifica para construgao civil.

Placas de uso estrutural para habitagéo (com selo)

Em todo o mundo, as placas de uso residencial concordam
que tém um certificado de qualidade impresso na placa e que
a identifica para esse fim.A importancia de se buscar esse
selo é que ele garante ao usuario final a qualidade das
propriedades fisico-mecanicas e sua durabilidade ao longo
do tempo. As maiores certificadoras sdo APA e TECO. O
primeiro segue as normas ASTM e o segue segundo as
normas EN. Teremos Ratead Sheating ou OSB 3.

Placas de aplicagao temporarias (sem selo)

Em geral, placas para aplicagdes temporarias e diversas com
baixas demandas estruturais ndo séo certificadas, pois a
aplicagdo ndo o justifica. Porém, eles atendem aos padrées
minimos de resisténcia e dimens&o, embora ndo tenham
nenhum tipo de vedagao.

Cartdes para embalagens e outros (sem selo)

Sao placas fabricadas sob normas independentes, definidas
por cada fabricante, sem limites ou requisitos de vida util ou
resisténcia.

A LP, na sua busca constante pela exceléncia e qualidade,
optou pela certificagdo APA, uma vez que possui um conjunto
completo de estudos das diferentes aplicagdes e utilizagdes
das placas na construgéo civil, suporte técnico atualizado,
manuais e assisténcia a disposicao de todos os utilizadores.

IMPORTANTE
Para aplicagao de revestimentos, consulte as condi¢des
especiais com o Suporte Técnico LP.

Chile
(56 2) 2414 2200 / contacto@Ipchile.cl

Brasil
(55) 11 5225 5200 / suportetecnico@Ipbrasil.com.br

Pera
(51) 95414 6227 | contacto@lpperu.com.pe

Argentina
(54) 11 2451 4487 | contacto@lpargentina.com.ar

Colombia
(57) 1646 6650 / contacto@Ipcolombia.com.co

OSB TEC . Este catalogo substitui as informagdes fornecidas nas versdes anteriores. Para obter mais informagdes, consulte o Suporte Técnico LP e verifique a validade das informagdes.



PROPRIEDADES FiSICO-MECANICAS PARA PROJETO ESTRUTURAL COM PLACAS OSB APA

Classificacao te espacamento por espessura nominal

Espessura mm 9,5 | 1,1 | 1,9 | 12,7 | 15,1 | 15,9 | 18,3 | 19,1 I 22,2 25,4 28,6
Pulgadas) (3/8") (7/16") (15/32") (1/2") (19/32") (5/8") (23/32") (3/4") (7/8") (1" (1.1/8")
Classificacao de espacamelnto de tapume
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Classificacao de espacamento para pisos <
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Qualificacdo Rigidez a Flexdo da placa Ei Resisténcia a flexdo da placa FBS Tensao axial da placa FtA (N/m) i
Espacamento (N-m2/m) (N-m/m) ©
S
=)
Telhados/ Entrepiso Paralelo Perpendicular Paralelo Perpendicular Paralelo Perpendicular =
2410 565 104 111 36 33557 11380 g
24116 734 151 143 43 37934 18967 @
32116 1.083 235 165 61 40852 24074 8
40120 2118 527 278 100 42311 30639 8
48124 3.766 861 3N 150 58360 37205 s
16 oc 1412 320 185 67 37934 27721 R
20 oc 1.977 381 213 93 42311 30639 ;
24 0c 2.825 758 285 143 48877 37205 5
320c 6.120 2.213 389 254 58360 47418 =2
48 oc 10.827 4.660 704 445 81704 69303 %
@
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Qualificacio Compressao axial da placa FcA(N/m) Rigidez Axial da Placa EA(N/m) Cisalhamento da Placa Rigidez da placa através da Cisalhamento da placa através da 8
Espacamento Fs(N/m) espessura GvTv (N/m) espessura FvTv (N/m) %
Techo/ Entrepiso Paralelo Perpendicular Paralelo Perpendicular Paralelo Perpendicular Paralelo Perpendicular Paralelo Perpendicular §
2410 41582 36475 48876500 36475000 1897 1897 13572575 13572575 27145 27145 g
24116 47418 36475 55442000 39393000 2189 2189 14623355 14623355 28896 28896 ‘»
32116 51795 45229 60548500 39393000 2407 2407 14623355 14623355 31523 31523 g
40/20 61278 58360 72950000 42311000 2991 2991 15499005 15499005 34150 34150 P
48124 72950 62737 85351500 48147000 3648 3648 16812480 16812480 38529 38529 =
16 oc 58360 52524 65655000 39393000 2991 2991 14623355 14623355 29772 29772 g
20 oc 61278 58360 72950000 42311000 2991 2991 15236310 15236310 34150 34150 ©
24 oc 72950 62737 85351500 48147000 3648 3648 16287090 16287090 37653 37653 DU')
32 0c 91917 90458 109425000 61278000 4377 4377 19264300 19264300 40280 40280 1)
48 oc 118179 98483 119638000 67114000 5617 5617 27145150 27145150 53415 53415 -%
Propriedades da segao do painel g
7]
D
Espessura Peso Area Momento de inércia Médulo de Secao Momento estatico Cisalhamento Constante ’8
[}
T A FcA S (e] Ib/Q a>:\
mm Pig kg/m2 10°3mm2/m 10*6mm4/m 10°3mm3/m 10°3mm3/m 10°3mm2/m g
9,5 38 6,72 9,5 0,0724 15,1 11,3 6,4 ]
11,1 7116 7,66 11,1 0,1147 20,6 154 74 é
11,9 15/32 8,22 11,9 0,1407 23,7 17,7 79 S
12,7 112 8,70 12,7 0,1708 269 20,2 85 38
151 19/32 10,34 151 0,2855 379 284 10,1 rg
15,9 5/8 10,87 15,9 0,3333 42,0 31,5 10,6 S
18,3 23/32 12,51 18,3 0,5068 55,5 4,7 12,2 E
19,1 3/4 12,95 19,1 0,5765 60,5 454 12,7 .g
22,2 718 15,11 22,2 0,9152 82,3 61,7 14,8 =
254 1 17,27 254 1,3660 107,5 80,6 16,9 %
28,6 11/8 19,43 28,6 1,9452 136,1 102,0 19,1 S
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